
SFH 4301

Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial-Gehäuse
High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in 3 mm Radial Package
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Wesentliche Merkmale

• Hohe Pulsleistung und hoher Gesamt-
strahlungsfluß Φe

• Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns)
• Sehr hohe Langzeitstabilität
• Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungen

• Schnelle Datenübertragung mit 
Übertragungsraten bis 100 Mbaud 
(IR Tastatur, Joystick, Multimedia)

• Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und 
Videosignalübertragung

• Batteriebetriebene Geräte (geringe 
Stromaufnahme)

• Anwendungen mit hohen 
Zuverlässigkeits-ansprüchen bzw. 
erhöhten Anforderungen

• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR Freiraumübertragung

Typ
Type

Bestellnummer
Ordering Code

Gehäuse
Package

SFH 4301 Q62702-P5166 3-mm-LED-Gehäuse (T1), schwarz eingefärbt, An-
schlüsse im 2.54-mm-Raster (1/10’’), 
Kathodenkennung: längerer Anschluß

3 mm LED package (T1), black-colored epoxy resin, 
solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10’’), 
cathode marking: long lead

Features

• High pulse power and high radiant flux Φe

• Very short switching times (10 ns)
• Very high long-time stability
• High reliability

Applications

• High data transmission rate up to 100 Mbaud 
(IR keyboard, Joystick, Multimedia)

• Analog and digital Hi-Fi audio and video signal 
transmission

• Low power consumption (battery) equipment
• Suitable for professional and high-reliability 

applications
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission
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Grenzwerte (TA = 25 °C)
Maximum Ratings

Bezeichnung
Parameter

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range

Top; Tstg – 40 … + 100 °C

Sperrspannung
Reverse voltage

VR 3 V

Durchlaßstrom
Forward current

IF (DC) 100 mA

Stoßstrom
Surge current
tp = 10 µs, D = 0

IFSM 1 A

Verlustleistung
Power dissipation

Ptot 180 mW

Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung,
freie Beinchenlänge max. 10 mm
Thermal resistance junction - ambient,
lead length between package bottom and PCB 
max. 10 mm

RthJA 375 K/W
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Kennwerte (TA = 25 °C)
Characteristics

Bezeichnung
Parameter

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Wellenlänge der Strahlung
Wavelength of peak emission
IF = 100 mA, tp = 20 ms

λpeak 950 nm

Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax

Spectral bandwidth at 50% of Imax

IF = 100 mA, tp = 20 ms

∆λ 40 nm

Abstrahlwinkel
Half angle

ϕ ± 10 Grad 
deg.

Aktive Chipfläche
Active chip area

A 0.09 mm2

Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimension of the active chip area

L × B
L × W

0.3 × 0.3 mm

Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und 
von 90% auf 10%
Switching times, Ie from 10% to 90% and 
from 90% to10%, 
IF = 100 mA, tP = 20 ms, RL = 50 Ω

tr, tf 10 ns

Kapazität
Capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz

Co 35 pF

Durchlaβspannung
Forward voltage
IF = 100 mA, tp = 20 ms
IF = 1 A, tp = 100 µs

VF

VF

1.5 (≤ 1.8)
3.2 (≤ 3.6)

V
V

Sperrstrom
Reverse current
VR = 3 V 

IR 0.01 (≤ 10) µA

Gesamtstrahlungsfluß
Total radiant flux 
IF = 100 mA, tp = 20 ms

Φe 32 mW

Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe

Temperature coefficient of Ie or Φe

IF = 100 mA

TCI – 0.44 %/K
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Temperaturkoeffizient von VF

Temperature coefficient of VF

IF = 100 mA

TCV – 1.5 mV/K

Temperaturkoeffizient von λ
Temperature coefficient of  λ
IF = 100 mA

TCλ + 0.2 nm/K

Strahlstärke ΙΙΙΙe in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel von Ω = 0.01 sr
Radiant Intensity ΙΙΙΙe in Axial Direction
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr

Bezeichnung
Parameter

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Strahlstärke
Radiant intensity
IF = 100 mA, tp = 20 ms

Ie min 
Ie typ

16
60

mW/sr
mW/sr

Strahlstärke
Radiant intensity
IF = 1 A, tp = 100 µs

Ie typ 400 mW/sr

Lötbedingungen
Soldering Conditions

Tauch-, Schwall- und Schlepplötung
Dip, wave and drag soldering

Kolbenlötung (mit 1,5-mm-Kolbenspitze)
Iron soldering (with 1.5-mm-bit)

Lötpad-
temperatur

Temperature 
of the 
soldering 
bath

Maximal 
zulässige 
Lötzeit

Max. perm. 
soldering time

Abstand
Lötstelle –
Gehäuse

Distance
between
solder joint
and case

Temperatur 
des Kolbens

Temperature 
of the solder-
ing iron

Maximale 
zulässige 
Lötzeit

Max. permis-
sible solder-
ing time

Abstand 
Lötstelle  –  
Gehäuse

Distance 
between 
solder joint 
and case

260 °C 10 s ≥ 1.5 mm 300 °C 3 s ≥ 1.5 mm

Kennwerte (TA = 25 °C) (cont’d)
Characteristics

Bezeichnung
Parameter

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit
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Relative Spectral Emission
Ierel = f (λ) 

Forward Current IF = f (VF)
single pulse, tp = 20 µs
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Radiant Intensity  Ιe/Ιe (100 mA) = f (IF)
Single pulse, tp = 20 µs

Radiation Characteristic 
Ierel = f (ϕ)
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Maßzeichnung
Package Outlines

Maße in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified.
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

